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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Urtininlzt daha iyi kullanmaniza yardimei olacak énemli bilgiler saglar.
DiKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2019 - 2022 Dell Inc. veya yan kuruluslari. Tim haklari saklidir. Dell, EMC ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluslarinin ticari markalaridir. Diger
ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.



Icindekiler

BOIiUm 1: Teknik 0ZelliKIer. ... ...cuverereiimieiiiiiisr s rre s s s r s s s s s s ran e s m s s snsananarasmnnnnns 4
(=TT o1V 1 = TR 5
R 15 (T =T [ o SO 6
ISIEIMIGH OZEIIKIET. .....vvovee vt e et n st en s s 6
PSU TEKNIK OZEIKIEIT. ...tttk bbb bbb bbb bbbttt 6
DeStEKIENEN ISIETIM SISTEMIETI. ...ttt ettt bbbttt a ettt e e ene s 6
RS Tote U = TN k= a0 Y 1] T ST S 6
SiSTEM Pli TEKNIK OZEIKIETT. ... vevetieieieieteee ettt b et s e b e bt et s e b e s ese b e s e sb e e ete s ebesaesesbenensenees 7
Genigletme karti yUkselticisi TEKNIK OZEIKIETT. .........c.iviiirreee e 7
1= o @ Y114 1= o S SSSSRS 7
Depolama AenEIEYICISI OZEIIKIETT. ... ..cviiiiiriei ettt ettt et e e saes e s seseete e et e s etesseseasenesaeneas 7
SUFUCU OZEIKIBT. ..ttt ettt ettt bbb R £ bbbt e b e b et e b e b e s et b ek s et eb b et enere e e s 8

S TU T Y SO S SO OTSSTPTRTOTR 8
(O o1 =0 [ o OSSPSR 8
Baglanti noktalari ve KonektOrerin OZEIKIET..........cuiiiiiieie et 8
USB baglanti NOKLaIArNIN GZEIKIETI. .......c.eiuiiiiiiiiiiieiiieieieiciei e 8
LOM YUKSEIHICT KA OZEIKIBI ... ..ivveiviecee ettt ettt ettt e vt et et et e et e st e e ete s e e etaesteestesteesteasaesttesteaneeareens 9
SEIT KONNEKTOT OZEIKIETT. ...ttt ettt e et b et e s et et er e s e nenens 9
VGA baglanti noktalarinin teKNIK GZEIKIETI. ... s 9
IDSDM. et bbb bbb E bR bR E b bR bbb bbb h et b e 9
AV 1o [=To R o= 1S o OSSOSO 9
VI OZEIKIETI. ..ttt b bbb bbb bbb b bbb bbb e b heEeEeE b e b e s b e b b e b e s e b ebebebebebebebereberererererereras 10
Partikll ve gaz Kirlilidi tEKNIK OZEIIKIEI......viiiiiiiesieieee ettt e et e e sae s ete s anenas M
TrmMAl KISITIAMA MNATIISI. .. eveeteeeteie ettt ettt b ettt etttk e e et b e et e b et e b ettt e ebene et enenens 12

icindekiler 3



Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
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Kasa boyutlari
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Rakam 1. Kasa boyutlari
Tablo 1. PowerEdge R6515 kasa boyutlari
Sistem yapilandirmalari Xa Xb Y Za Zb”" Zc
4x35in¢ veya 10 x 2,5 ing 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm Cergeveyle: 657,25 mm 692,62 mm
(18,97 in¢) (17,08 ing) (168 inc) 55')84 mm (14 (25,87 ing) (27.26 ing)
ing
Cercevesiz:
22,0 mm (0,87
ing)
8x25ing 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm Cerceveyle: 606,47 mm 641,85 mm
(18,97 ing) (17,08 ing) (1,68 in¢) 35;34 mm (14 | (23,87 ing) (25,26 inc)
ing
Cercevesiz:
22,0 mm (0,87
ing)

®| NOT: * Zb, anakart G/C konnektérlerinin bulundugu nominal arka duvar dis yiizeyine gider.

Teknik 6zellikler
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Sistem agirhgi

Tablo 2. PowerEdge R6515 sistem agirhgi

Sistem yapilandirmasi

Maksimum agirlhik (tim siiriiciilerle)

4 x 3,5 in¢ yapllandirmasi

16.75 kg (36,92 Ib)

8 x 2,5 ing yapilandirmasi

15,6 kg (34,39 Ib)

10 x 2,5 in¢ yapilandirmasi

15.8 kg (34,83 Ib)

Islemci 6zellikleri

Tablo 3. PowerEdge R6515 islemci teknik 6zellikleri

Desteklenen islemci

Desteklenen islemci sayisi

AMD EYPC 7002 ve 7003 serisi iglemci Bir
PSU teknik ozellikleri
Tablo 4. PowerEdge R6515 PSU teknik 6zellikleri
PSU Sinif Is1 dagitimi Frekans Gerilim Akim
(maksimum)
550 W AC Platinum 2107 BTU/sa 50/60 Hz 100 - 2{10 V AC, 74A-37A
otomatik aralikl
700 W AC Platinum 2107 BTU/sa 50/60 Hyz 100 - 2{10 V AC, 74A-37A
otomatik aralikli

@ NOT: Ayrica bu sistem fazdan faza gerilimi 230 V degerini gegmeyen BT gug sistemlerine bagdlanacak sekilde tasarlanmistir.

@ NOT: Yiksek glg¢ tiketimine sahip belirli Premium yapilandirmalar igin sistem PSU'su yalnizca 2 + O modunda kalabilir; 1+1 yedekli mod

kullanilamaz.

@ NOT: sistem yapilandirmanizi segerken veya yikseltirken, en iyi gu¢ kullanimini saglamak igin sistem gug tiketimini Dell.com/ESSA
adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akilll C6zUm Danigmant) ile dogrulayin.

Desteklenen isletim sistemleri

PowerEdge R6515 asadidaki isletim sistemlerini destekler:

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Xen Hypervisor

Microsoft Windows Server + Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware vSAN/ESXi

Daha fazla bilgi icin www.dell.com/ossupport. adresine gidin

Sogutma fani ozellikleri

PowerEdge R6515 sistem hem Standart fani (STD fan) hem de Yitksek Performansli fani (HPR fani) destekler ve alti fanin takiimasini

gerektirir.

6 Teknik 6zellikler



https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/product-support/self-support-knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support

®| NOT: STD ve HPR fanlarinin karma kullanimi desteklenmez.

NOT: STD ve HPR fanlarinin takimasi sistem yapilandirmasina baglidir. Fan destegi yapilandirmasi veya matrisi hakkinda daha fazla bilgi
icin bkz. Termal kisitlama matrisi.

Sistem pili teknik ozellikleri

PowerEdge R6515 sistem CR 2032 3.0-V lityum sistem pilini destekler.

Genisletme karti yukselticisi teknik 6zellikleri

Al UYARI: Tiiketici Sinifi GPU, Enterprise Server iriinlerine takiimamali ve bunlarda kullaniimamaldir.
PowerEdgeR6515sistem en fazla iki PCl Express (PCle) genisletme kartini destekler:

Tablo 5. Sistem kartinda desteklenen genisletme karti yuvalari

PCle yuvasi Yiikseltici PCle yuvasi yiiksekligi PCle yuvasi uzunlugu Yuva genisligi
Yuva 2 YUkseltici 1A Dusuk profilli Yarim uzunluk x16 (Gen 3)
Yuva 3 YUkseltici 2 Dusuk profilli Yarim uzunluk x16 (Gen 4)

Bellek ozellikleri

PowerEdge R6515 sistem iyilestirilmis ¢alisma icin agagidaki bellek ¢zelliklerini destekler.

Tablo 6. Bellek 6zellikleri

DIMM tipi DIMM derecesi DIMM kapasitesi Minimum RAM Maksimum RAM
Tek asamali 8GB 8 GB 128 GB
16 GB 16 GB 256 GB
RDIMM
Cift asamall 32 GB 32 GB 512 GB
64 GB 64 GB 1TB
3DS LRDIMM Sekiz agamali 128 GB 128 GB 27B

NOT: x4 veri genigligine ve 8Gb DRAM yogunluguna sahip eski 32 GB kapasiteli RDIMM bellek, ayni AMD EPYC™ islemci tnitesinde
x8 veri genisligi ve 16Gb DRAM yogunluguna sahip daha yeni 32 GB kapasiteli RDIMM bellekle birlikte kullanilamaz.

®
®

NOT: 2666 MT/sn hizinda eski 128 GB kapasiteli LRDIMM bellek, 3200 MT/sn hizinda yeni 128 GB kapasiteli LRDIMM bellekle birlikte
kullanilamaz.

Tablo 7. Bellek modiilii soketleri

Bellek modiilii soketleri Hiz

On alti adet 288-pim 3200 MT/s, 2933 MT/s, 2666 MT/s

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

PowerEdge R6515 sistem asagidaki denetleyici kartlarini destekler:

Teknik 6zellikler 7



Tablo 8. PowerEdge R6515 sistem denetleyici kartlari

ic denetleyiciler Harici denetleyiciler
e PERC H740P e 12 Gb/sn SAS Ext. HBA
e PERC H730P e HB840
e PERC H330 e HBA355e
e S150
o HBA330
e Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x
M.2 SSD

Surucu ozellikleri

Sirucller

PowerEdge R6515 sistem sunlari destekler:

o (ile 3 arasl yuvalarda en fazla 4 x 3,5 in¢ (SAS, SATA veya SSD) 6énden erigilebilen strtcu

e (Qile 7 arasl yuvalarda en fazla 8 x 2,5 ing (SAS, SATA veya SSD) 6énden erisilebilen strtict

e Enfazla10 x 2,5 in¢ 6dnden erisilebilen strtict (O ile 7 arasi yuvalarda 8 SAS/SATA sirici + 8 ile 9 arasi yuvalarda 2 NVMe slrlcl)
e (Qile 9 arasl yuvalarda en fazla 10 x 2,5 in¢ 6nden erisilebilen NVMe sirict

®| NOT: Onden erisilebilen NVMe siriictileri su anda PCle Gen3'li kullanmaktadir.

NOT: Sistem galisirken NVMe PCle SSD U.2 aygrtinin nasil takilip ¢ikarilabilecegi ile ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Dell Express Flash
NVMe PCle SSD Kullanici Kilavuzuhttps://www.dell.com/support, > Tiim Uriinlere gézat > Veri Merkezi Altyapisi > Depolama
Adaptorleri ve Denetleyicileri > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle SSD > Belgeler > Kilavuzlar ve Belgeler.

Optik suructuler

PowerEdge R6515 sistem asagidaki yapilandirmalari destekler.

Tablo 9. Desteklenen optik siiriicii tiirii

Desteklenen siiriicii tiiri Desteklenen siiriicii sayisi

Adanmig SATA DVD-ROM stirtict veya DVD+/-RW surticu Bir

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 10. PowerEdge R6515 sistem USB teknik 6zellikleri

On Arka Dahili
USB baglanti n::tr;?;gllr!:m USB baglanti Kanatcik noktalarinin USB baglanti Kanatcik noktalarinin
noktasi sayisi noktasi sayisl noktasi sayisi
USB 2.0 uyumlu Bir USB 3.0 uyumlu iki Dahili USB 3.0 Bir
baglanti noktasi baglanti noktalar uyumlu baglanti
noktasl
iDRAC Directigin | Bir
Micro USB 2.0
uyumlu baglanti
noktasl

8 Teknik 6zellikler


https://www.dell.com/support

@l NOT: Micro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi, yalnizca iDRAC Direct veya bir yénetim baglanti noktasi olarak kullanilabilir.

LOM vyikseltici karti ozellikleri

PowerEdge R6515 sistem arka panelde iki adet 10/100/1000 Mb/sn Ag Araytz( Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini destekler. Sistem
ayrica istege bagl bir yikseltici karti Gzerinde Anakartta LAN'I (LOM) da destekler.

Bir LOM yukseltici karti takabilirsiniz. Desteklenen LOM vyiikseltici segenekleri sunlardir:

2 x1Gb Base-T

2 x10 Gb Base-T

2 x 10 Gb SFP+

2 x 25 Gb SFP+

@ NOT:

e En fazla iki PCle eklenti NIC karti takabilirsiniz.

e Linux a§ performans ayarlari hakkinda bilgi igin AMD.com adresindeki AMD EPYC Islemcisi Tabanl Sunucular icin Linux Ag Ayarlari
Kilavuzu teknik raporuna bakin.

Seri konnektor ozellikleri

PowerEdge R6515 sistem arka panel Uzerinde 16550 uyumlu Veri Terminali Ekipmani (DTE) olan 9 pimli bir seri konnektort destekler.

VGA baglanti noktalarinin teknik ozellikleri

PowerEdge R6515 sistem 6n ve arka panellerin her birinde iki adet 15 pimli VGA baglanti noktasini destekler.

IDSDM

PowerEdgeR6515sistem asadidaki depolama kapasitesine sahip Dahili Cift SD modulund (IDSDM) destekler:
e 16GB
e 32GB
e 64GB

@l NOT: Bir IDSDM kart yuvasi yedeklilik igin ayrilmistir.

@l NOT: IDSDM ile yapilandirimis sistemlerle iligkili Dell EMC markali microSD kartlari kullanin.

Video ozellikleri

PowerEdgeR6515sistem, 16 MB video karesi arabelledine sahip timlesik Matrox G200eR2 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 11. Desteklenen 6n video coziiniirliik secenekleri

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32

Teknik 6zellikler 9
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Tablo 12. Desteklenen arka video coziiniirliik secenekleri

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Cevre ozellikleri
0,

Cevresel Veri Sayfasi'na bakin.

Calistirma iklim aralig kategorisi A2

Tablo 13. Calistirma iklim araligi kategorisi A2

NOT: Cevre sertifikalari ile ilgili ek bilgi icin https://www.dell.com/support adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgeler balimiinde Uriintn

izin verilen siirekli calisma

<900 metre (<2.953 fit) yUkseklik igin sicaklik araliklar

Platform dogrudan glnes 1sigina maruz kalmadan, 10 ila 35°C (50
ila 95°F) arasinda

Nem yUzdesi araliklari (Her zaman yogunlasmayan)

-12°C minimum yogusma noktaslyla %8 bagil nem ve 21°C
(69,8°F) maksimum yogusma noktasiyla %80 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) Gzerinde 1°C/300 metre
(1,8°F/984 fit) duiser

Calistirma iklim aralig kategorisi A3

Tablo 14. Calistirma iklim araligi kategorisi A3

izin verilen siirekli calisma

<900 metre (<2.953 fit) yUkseklik igin sicaklik araliklar

Platform dogrudan gines isigina maruz kalmadan 5°C ila - 40°C
(41°F ila -104°F)

Nem yUzdesi araliklari (Her zaman yogunlasmayan)

-12°C minimum yogusma noktaslyla %8 badil nem ve 24°C
(75,2°F) maksimum yogusma noktaslyla %85 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) Gzerinde 1°C/175 metre
(1,8°F/574 fit) duser

10 Teknik 6zellikler
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TUm kategorilerde ortak gereksinimler

Tablo 15. Tiim kategorilerde ortak gereksinimler

izin verilen islemler

Maksimum sicaklik gradyani (¢alisma ve calisma digi igin gegerlidir)

Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (9°F), bant donanimi
icin bir saatte 5°C (9°F)

Calisma disi sicaklik limitleri

-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)

Galisma digi nem limitleri

27°C (80,6°F) maksimum nem noktaslyla %5 ila 95 bagim nem.

Maksimum c¢alismama durumu yUksekligi

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum calisma yUksekligi

3048 metre (10.000 fit)

*: ASHRAE termal yonergeleri uyarinca bunlar anlik sicaklik degisiklik oranlar degildir.

Tablo 16. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum titresim Ozellikler

Calisma

5 Hz ila 350 Hz degerlerinde 0,26 Gs'dir (tim calisma yénelimlerinde)

Depolama
edilmistir)

10 Hz ila 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 G, (alti kenarin timu test

Tablo 17. Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi Ozellikler

Calisma Pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 11 ms'ye kadar verilen 6 G'lik 24 darbe.
(sistemin her iki tarafinda 4 darbe)
Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her bir

tarafinda tek darbe) art arda verilen alti sarsinti darbesi.

Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tabloda herhangi bir BT ekipmani hasarindan ve/veya partikll ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arizalardan kaginimasina
yardimct olan sinirlamalar tanimlanmaktadir. Partikll veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari agarsa ve ekipmanin hasar gérmesine
veya arizalanmasina neden olursa, gevre kosullarini dizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kogullarin iyilestirimesi musterinin sorumiulugundadir.

Tablo 18. Partikul kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

Hava filtreleme

%95 Ust guvenlik siniryla ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile
tanimlanan veri merkezi hava filtrasyonu.

®

NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir.
Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi disinda kullanim igin
tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar igin
gecerli degildir.

NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13
filtrelemesi olmalidir.

®
®

uygun sekilde MERVS filtresi ile oda havasi temizlenerek de
gerceklestirilebilir.

NOT: Hava filtrelemesi ayrica, ANSI/ASHARE Standardi 127'ye

iletken toz

Havada iletken toz, ginko teller veya diger iletken parcgaciklar
bulunmamalidir.

Teknik 6zellikler
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Tablo 18. Partikil kirliligi teknik degerleri (devami)

Partikiil kontaminasyonu Ozellikler

NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar i¢in gecerlidir.

®

NOT: Yaygin iletken toz kaynaklari arasinda; Uretim sUrecleri ve
kabarik zemin karolarinin alt tarafindaki ¢inko teller sayilabilir.

®

Asindirici toz e Havada asindirici toz bulunmamalidir.

Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi
%60 bagil nemden az olmalidir.

NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gegerlidir.

®

Tablo 19. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme Ozellikler

Bakir Parga Asinma Orani <ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 bagina ayda
300 A

GUmus Parga Asinma Orani ANSI/ISA71.04-2013 tarafindan tanimlandigi sekilde <200 A/ay.

®| NOT: Maksimum asindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde 6lgUimdstUr.

Termal kisitlama matrisi

Tablo 20. islemci ve fanlar icin termal kisitlama matrisi

Yapilandirma 4x3,5inc 8x2,5in¢ 10 x 2,5 in¢ siiriiciiler
(NVMe)

islemci TDP

120 W STD fani STD fani HPR fan*
STD HSK STD HSK STD HSK

155 W STD fani STD fani HPR fan*
STD HSK STD HSK STD HSK

180 W STD fani STD fani HPR fan*
HPR HSK HPR HSK HPR HSK

200 W STD fani STD fani HPR fan*
HPR HSK HPR HSK HPR HSK

225 W HPR fan HPR fan HPR fan*
HPR HSK HPR HSK HPR HSK

240 W HPR fan HPR fan HPR fan*
HPR HSK HPR HSK HPR HSK

280 W HPR fan HPR fan Desteklenmez
DIMM kapag ile HPR HSK DIMM kapagi ile HPR HSK

280 W -64C/32C HPR fan HPR fan Desteklenmez

12 Teknik 6zellikler




Tablo 20. islemci ve fanlar icin termal kisitlama matrisi (devami)

Yapilandirma

4x3,5inc

8x2,5in¢

10 x 2,5 in¢ siiriiciiler
(NVMe)

islemci TDP

DIMM kapagi ile HPR HSK

DIMM kapag ile HPR HSK

takilmalidir.

Tablo 21. T4 GPGPU icin termal kisitlama matrisi

NOT: * Desteklenen ortam sicaklig 30°C'dir.

NOT: 280 W islemci igin, desteklenen maksimum ortam sicakligi 35°C'dir.

NOT: 10 x 2,5 ing surict (NVMe) igin, desteklenen maksimum ortam sicakligi 30°C'dir.

@ NOT: 280 W iglemci iceren sistemin diizgin sogutuldugundan emin olmak icin, doldurulmamis bellek soketlerine bellek moduli dolgusu

Yiikseltici
yapilandirmalari

Yapilandirma tipi ve ortam sicakhgi destegi

4 x 3,5 in¢ siiriiculer

8 x 2,5 in¢ siiriiciiler

10 x 2,5 in¢ siiriiciiler (NVMe)

2LP 2LP 2LP
Ortam= 30°C
Yuva 2 HPR fan HPR fan YOK
Yuva 3 HPR fan HPR fan Yuva 6-9'dan itibaren HPR fan + NVMe

sUrtculeri + Yuva 0-5'ten itibaren SAS
veya SATA surtculeri

Tablo 22. Etiket referansi

Etiket Aciklama

STD Standard

HPR YUksek performans
HSK sl emici

LP Dustik profil

ASHRAE A3/ Temiz hava ortami icin termal kisitlama

180 W veya daha biiytik islemci TDP desteklenmez.

128 GB veya daha yUksek kapasiteli LRDIMM'ler desteklenmez.
Fazlalk glic kaynagi yapilandirmasi gereklidir, ancak PSU arizasi desteklenmez
Dell onayli olmayan 25 W (zeri gevre birim kartlar desteklenmez.
GPU karti desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

ASHRAE A4/Temiz hava ortami icin termal kisitlama

155 W veya daha blytk islemci TDP, A4 icinde desteklenmez.
128 GB veya daha yUksek kapasiteli LRDIMM'ler A4 iginde desteklenmez.
Yedekli modda iki PSU gereklidir, ancak PSU arizasi desteklenmez.

Dell onayli olmayan gevre kartlari ve/veya 25 W degerinden yiksek ¢evre kartlari desteklenmez.
GPU, A4 icinde desteklenmez.
PCleSSD, A4 icinde desteklenmez.
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e 25G OCP, A4 icinde desteklenmez.

Diger termal kisitlamalar

SolarFlare, Mellanox CX4/CX5/CX6, P4800 AIC sadece 35°C ortam sicakligina kadar destekleyebilir.

10x2,5 in¢ yapilandirmasinda Mellanox CX6 yuva 3'te desteklenebilir.

25G OCP karti 10 x 2,5 in¢ yapilandirmasinda 128 GB LRDIMM desteklemez.

128 GB LRDIMM ile HPR fan gereklidir.

T4 GPGPU 128 GB LRDIMM ile desteklenmez.

T4 GPGPU, HPR fanlari ve 4 x 3,5 in¢ veya 8 x 2,5 in¢ yapilandirmalari ile 30°C'ye kadar ortam sicakligini destekler.

T4 GPGPU, HPR fan ve 10 x 2,5 ing (NVMe (yuva 6-9) ve yalnizca yuva 3'te olmak Uzere SAS veya SATA sirici (yuva 0-5))
yapllandirmalarinda 30°C'ye kadar ortam sicakligini destekler.

NOONOoN S
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